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NEXT SIGNATURE PC EG-100

NEXT Specialty

Fabricante )
Resins, Inc.

Categoria PC

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

NEXT SIGNATURE PC EG-100 es un material de Policarbonato (PC). Esta disponible
en América del Norte. Atributo principal de NEXT SIGNATURE PC EG-100: Libre de
Hal6genos. Aplicaciones tipicas incluyen: Electrodomésticos, Aplicaciones
Eléctricas/Electrénicas.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Caracteristicas Libre de haldégenos -

Usos Componentes de Electrodomésticos -
Aplicaciones eléctricas/electrénicas -

Apariencia Color natural -

Formas Pellets -
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Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Dureza Rockwell

Sistema
Métrico

1.20 g/cm3

3.0 g/10 min

70

Mecanico
Propiedad Sistema Métrico
Resistencia a la traccion 59.3 MPa
Elongacion a la traccion 80 %
Moédulo de flexion 2070 MPa
Térmico
Sistema

P iedad

ropieca Métrico
Temperatura de deflexion bajo 131 °C
carga
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Sistema
Imperial

Sistema Imperial

8600.75 psi

300228.66 psi

Sistema
Imperial

267.8 °F

Método

ASTM D792

ASTM
D1238

ASTM D785

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

Método

ASTM
D648



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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